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       第十届中国电子铜箔技术·市场研讨会
邀  请  函

“第十届中国电子铜箔技术·市场研讨会”定于2019年11月21日至23日在河南省灵宝市紫金宫国际大酒店召开。
近年来，锂电池、 5G通讯、汽车电子、智能制造的飞速发展对电子铜箔形成了巨大需求，同时也极大的促进了我国电子铜箔行业整体的技术进步。特别是超薄锂电铜箔、高频高速电路用铜箔、IC封装载板用极薄铜箔、大功率及大电流电路用厚铜箔、二层法挠性覆铜板（2L-FCCL）用铜箔的研发，均取得了长足进步。当前，面对中美贸易战及国际形势复杂多变的新情况，电子铜箔行业亟需调整产品结构，通过创新发展实现技术突破和产品的升级换代，上下游携手合作，加快高档电子铜箔的国产化进程。为此，中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）拟定于2019年11月21日至23日，在河南省灵宝市紫金宫国际大酒店举办“第十届中国电子铜箔技术·市场研讨会”。
本届研讨会的主题是“ 创新突破，提质增效 ”。大会将邀请电子铜箔行业及上下游的知名专家作精彩报告。还有来自国内电子铜箔及上下游行业的专家、技术人员撰写的优秀论文，针对电子铜箔制造的新技术、新工艺、新材料、新设备及未来电子铜箔市场、技术的发展趋势，进行广泛深入的研讨。
热诚欢迎海内外电子铜箔及上下游行业的代表、业界人士光临本次会议。

主办单位及联络资讯 ：  
中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）
联系人：   张  梅 13791206258      13791206258@126.com  
           刘文成 18153593383      liuwencheng98@163.com   
承办单位及联络资讯：
灵宝华鑫铜箔有限责任公司           白忠波  13939801887
协办单位：
中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）       
 中国电子电路行业协会（CPCA）
广东省电路板行业协会（GPCA）     
深圳市线路板行业协会（SPCA）          
赞助单位：
  灵宝华鑫铜箔有限责任公司               灵宝金源朝辉铜业有限公司
      江苏梦得新材料科技有限公司             上海奇高阀门制造有限公司
      江阴安诺电极有限公司                   承德华净活性炭有限公司  
东莞市菱森精密机械制造有限公司         人科机械设备（陕西）有限公司
西安泰金工业电化学技术有限公司         扬州市超越胶辊厂
上海昭晟机电设备有限公司               宝鸡市昌立特种金属有限公司             西安泰瑞环保技术有限公司               深圳市慧儒电子科技有限公司             吉祥纸业（深圳）有限公司               马赫内托特殊阳极（苏州）有限公司       佛山华高研磨科技有限公司               深圳吉和昌新材料股份有限公司           陕西启悦材料科技有限公司               凯鑫管道科技有限公司                   钛辉制辊（苏州）有限公司               理研磨削科技（无锡）有限公司         
         （赞助仍在征集中……）
宣传媒体:
杂   志：《电子铜箔资讯》、《覆铜板资讯》、《印制电路信息》、《印制电路资讯》
网   站： 中国电子铜箔资讯网                 www.chinaccfa.com
中国覆铜板信息网                   www.chinaccl.cn 
中国电子电路行业协会（CPCA）      www.cpca.org.cn
广东省电路板行业协会（GPCA）      www.spca.org.cn
深圳市线路板行业协会（SPCA）      www.spca.org.cn
会   期： 2019年11月21日～11月23日
会   址： 河南省灵宝市紫金宫国际大酒店
 紫金宫国际大酒店电话：0398-8866888  联系人：姜媚娟 手机 13839862186
 明悦宫国际大酒店电话：0398-2388888  联系人：杨华   手机 15729008878会议日程：
	11月22日
	报 告 主 题
	报告人

	上 午
8:30-12:00
	①中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会理事长致开幕词
	

	
	②灵宝华鑫铜箔有限责任公司李应恩董事长致欢迎辞
	李应恩

	
	③ 地方政府领导讲话
	待定

	
	④华为2012实验室黄明利主任作报告
	黄明利

	
	⑤ 广东生益科技股份有限公司国家电子电路基材工程技术研究中心曾宪平所长作《高速覆铜板用铜箔技术要求与发展趋势》的报告
	曾宪平

	
	⑥锂电池行业专家作报告
	待定

	
	⑦泰科斯科技株式会社高级顾问小黑了一作《近年电解铜箔的特性课题——对电解铜箔的机械特性、表面处理特性的要求一例》的报告
	小黑了一
翻译  马瑞

	
	⑧ 江苏梦得新材料科技有限公司杭康总经理作《电解铜箔添加剂的研究现状与发展趋势》的报告
	杭康

	下 午
13:30-18:00
	①承德华净活性炭有限公司作报告
	待定

	
	②灵宝华鑫铜箔有限责任公司作铜箔技术报告
	待定

	
	③安徽铜冠铜箔有限公司作报告
	待定

	
	④灵宝金源朝辉铜业有限公司作压延铜箔技术报告
	待定

	
	⑤中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会高级顾问祝大同作《高频高速覆铜板对低轮廓铜箔性能要求及其技术进展的探讨》的报告
	祝大同

	
	⑥参观灵宝宝鑫电子科技有限公司和灵宝金源朝辉铜业有限公司
	


具体报告内容尚在确定中。
会议日程及费用：
11月21日上午9点开始报到，下午14：00召开铜箔协会理事会会议，15：00召开铜箔企业高层领导会议；11月22日全天召开技术市场研讨会；11月23日疏散。
每位代表收取会务费、资料费、餐饮费共计1800元（已缴纳2019年协会会费的会员单位每位代表收1500元）。参会代表可提前将费用汇至协会账户或现场缴费。
紫金宫国际大酒店只能为本次会议提供150个房间，不足的房间由明悦宫国际大酒店（紫金宫酒店对面）提供。紫金宫国际大酒店房间标准：标准房间含单人早餐228元/间（含双早256元/间）；高级房间含单人早餐276元/间（含双早304元/间）；豪华房间含单人早餐336元/间（含双早364元/间）。明悦宫国际大酒店房间标准：标准房间含单人早餐168元/间（含双早178元/间），豪华房间含单人早餐198元/间（含双早208元/间）。请各参会代表按会议优惠价自行与酒店联系预定房间，订房时一定跟酒店方说明是参加11月21日的铜箔会议，否则将不享受会议优惠价格。
本次会议的报告资料将印制成册并发放给各位与会代表，需要在会议上散发宣传资料、展出产品或在会刊上进行广告宣传的厂家请提前与协会联系。联系人：张梅  刘文成
付款方式
户  名：中国电子材料行业协会
开户行：工商银行北京香河园支行 
账  号：0200019109000125724
交通指南
1、乘坐高铁到灵宝西站距离酒店32公里，可乘坐公交车直接到紫金宫国际大酒店下车，约需要55分钟。
2、乘坐高铁到三门峡南站距离酒店50公里，坐汽车约需1小时10分钟
3、乘坐飞机到山西运城关公机场距离酒店105公里，坐汽车约需1小时05分钟
4、乘坐飞机到西安咸阳国际机场距酒店230公里，可在机场乘高铁到灵宝西站约需50分钟。

中电材协电子铜箔材料分会
2019年9月28日



附件1：铜箔企业高层领导会议回执
附件2：第十届中国电子铜箔技术·市场研讨会回执



附件1：                
2019年电子铜箔企业高层领导会议回执
	单位名称
	

	代表姓名
	职 务
	手 机
	E-mail

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




附件2： 
第十届中国电子铜箔技术·市场研讨会会议回执
	参会单位：

	姓  名
	职 务
	手机
	E-mail
	高铁/飞机
车次/航班

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	公司开票信息
	公司名称
	纳税人识别号
	地址
	电话
	开户行及账号

	
	
	
	
	
	


注意事项：
1、请参会代表务于11月15日前将会议回执和公司开票资料以邮件方式传回协会秘书处；请一定于11月15日前与酒店联系订房，逾期则不保证房源。
2、紫金宫国际大酒店电话：0398-8866888  
联系人：姜媚娟   手机 13839862186
明悦宫国际大酒店电话：0398-2388888  
联系人：杨华    手机 15729008878
3、请一定将会议回执联系人邮箱填写清楚，因本次会议开具的是电子发票，需要发送到联系人的邮箱。
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